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Kutse avaliku valjapaneku tulemuste
avalikule arutelule (Patika kiila Ratsepa
ja Vana-Uustalu kinnistute

ja lahiala detailplaneering kovID DP1125)

Informeerime Teid lahtuvalt planeerimisseaduse § 136 I6ikest 3 Patika kula Ratsepa ja
Vana-Uustalu kinnistute ja lahiala detailplaneeringu (kovID DP1125) avaliku valjapaneku
tulemuste avaliku arutelu toimumisest.

Planeeringuala asub Patika kila laaneosas, 2 Tallinn-Tartu-Véru-Luhamaa maanteest
ligikaudu 400 m kaugusel, suhteliselt kila keskmes. Juurdepaas krundile on Golfi teelt,
Kuremae teelt ja Joekaaru teelt. Planeeringuala suurus on ligikaudu 8,4 ha.

Detailplaneeringu koostamise eesmargiks on kahest maatulundusmaa sihtotstarbega
kinnistust jagada valja elamumaa, Uldkasutatava maa ning transpordimaa sihtotstarbega
krundid ning maarata ehitus- ja hoonestustingimused, juurdepaasud, tehnovérgud ja
haljastus.

Detailplaneeringu koostamise eesmark on kooskdlas Rae Vallavolikogu 21.05.2013
otsusega nr 462 ,Rae valla uldplaneeringu kehtestamine®.

Patika klla Ratsepa ja Vana-Uustalu kinnistute ja lahiala detailplaneeringu (koviD
DP1125) avalik valjapanek toimus 17.03.2025-30.03.2025. Avaliku valjapaneku jooksul
esitati detailplaneeringu kohta arvamusi. Detailplaneeringu avaliku valjapaneku
tulemuste avalik arutelu toimub 17.06.2025 kell 16:00 Arukula tee 9, Juri alevikus, Rae
vallas, Rae Kultuurikeskuse kohvikus. Palume oma osavott avalikust arutelust
registreerida e-posti aadressil info@rae.ee. Detailplaneeringu menetlust puudutava
informatsiooniga ja dokumentidega on voimalik tutvuda
https://map.rae.ee/dp/DP1125/Avalik_valjapanek.
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